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图 1：筑波科技与格斯科技/格棋化合物半导体MOU签约代表张忠杰董事长(左)、许深福董事长(右) 

 

 

图 2：左起品保人员余世一、工程部廖绍棠经理、品保处黄鸿泰副处长、张忠杰董事长、筑波科技许

深福董事长、陈治诚研发副总、吴义章业务总监、孟繁璋业务工程师、官晖舜研发经理、市场部营

销副理林孟桦 

 



2024年10月17日，台湾新竹 — 筑波科技宣布与格斯科技及格棋化合物半导体签订合作备忘录，

三方将在电池质量测试及半导体晶圆检测领域深度合作，在精密检测与材料技术市场迈入新阶段。 

 

在此次合作中，筑波科技与格斯科技将聚焦于电池芯及软包电池的质量参数测试，运用非破坏性、

非接触式的太赫兹脉冲时域光谱技术，对电池芯及软包电池的质量检测，确保产品的质量与安全性。

双方致力于提升检测精度及效率，为市场提供更具竞争力的解决方案。格斯科技专注于新兴电池技

术，特别是在钛酸锂电池（LTO）及高镍三元锂电池的研发和制造方面处于领先地位，提供从材料

到电池模块设计与组装的全套客制化服务。 

 

筑波科技与格棋化合物半导体携手合作碳化硅半导体晶圆的缺陷检测，采用 TZ6000/6500 系统，

运用非破坏性、非接触式的太赫兹脉冲时域光谱技术，精确检测 SiC 半导体晶圆的缺陷，从而提升

晶圆的质量与可靠性。格棋化合物半导体专注于 6吋和 8吋导电型及半绝缘型碳化硅的长晶技术研

发和制造，强调上下游厂商的垂直整合，推动整个产业链的进一步扩展与发展。 

 

格斯科技/ 格棋化合物半导体董事长张忠杰表示：「我们非常期待与筑波科技的合作，这将大幅提

升我们在电池与半导体产业链市场中的技术含量。」筑波科技董事长许深福表示：「筑波致力于系

统整合客制化，结合格斯科技/格棋化和物半导体的研发与制造能量，可共创新局面综效，节省成本、

提升产品质量，未来可望着墨储能产业链，巩固双方市场差异化领导地位与技术能量。」 

 

筑波科技专注于精密量测仪器的销售与租赁，涵盖无线通信、RF量测、高频配件、半导体晶圆和电

池芯的测试及技术解决方案。此次与格斯科技及格棋化合物半导体的合作，将提升在市场中的竞争

力，并为产业提供突破性的检测技术与服务。 

 

联络筑波科技: 

筑波科技股份有限公司 ACE Solution, Co., Ltd.  

李凯杰 Peter Lee, 林孟桦 Jenny Lin 

地址：新竹县竹北市台元街 28号 2楼之 1 

电话：+886 3 5500909 #3801, +886 3 5500909 #3407 

E-mail: service@acesolution.com.tw  

网站：https://www.acesolution.com.tw/en/ 

 

 

关于筑波科技 

筑波科技（https://www.acesolution.com.tw/en/index/）成立于 2000 年，位于台湾新竹，在中

国苏州和深圳以及越南设有分公司，可提供服务。我们的使命是提供订制的测试解决方案，以满足

电气组件、设备和系统制造商的客户需求，通过合作伙伴提供技术解决方案。我们专注于射频、毫

米波和太赫兹领域，拥有专业的技术支持团队，提供专业、创新和多功能的综合技术和解决方案。 
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